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上海芯导电子科技股份有限公司

关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上

海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指

引的要求，现将上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海芯导电子科技股份有限公司首次

公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3364号）的批准，公司2021年12月

于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)15,000,000.00股，发

行价为134.81元/股，募集资金总额为人民币2,022,150,000.00元，扣除承销及

保荐费用人民币175,256,603.78元，余额为人民币1,846,893,396.22元，另外扣

除中介机构费和其他发行费用人民币16,404,716.98元，实际募集资金净额为人

民币1,830,488,679.24元。（注：中介机构费和其他发行费用共计人民币

16,404,716.98元，其中13,471,698.01元通过募集资金专项账户转出，剩余发行

费用均由非募集资金专项账款预付支出。）

该次募集资金到账时间为2021年11月26日，本次募集资金到位情况已经天职

国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年11月26日出具天职业字

[2021]44197号验资报告。



（二）本报告期募集资金使用金额及期末余额

截至2026年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币1,012,428,410.30元，

其中：以前年度使用992,627,687.83元（其中超额募集资金永久补流

830,000,000.00元），本年度使用19,800,722.47元，均已投入募集资金项目。

截至 2026 年 6 月 30 日， 本公 司募 集资金 累计 使用 金额为 人民 币

1,012,428,410.30元，募集资金余额为人民币24,077,617.51元，募集资金现金

管理金额为人民币935,000,000.00元，上述合计金额与实际募集资金净额人民币

1,830,488,679.24元的差异金额为人民币141,017,348.57元，系募集资金累计利

息收入及投资收益扣除银行手续费支出及汇兑损益后的净额和非募集资金专项

账款预付支出的发行费用。具体明细如下：

单位：人民币元

发行名称 2021 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2021 年 11 月 26 日

本次报告期 2026 年 1 月 1日至 2026 年 6 月 30 日

项目 金额

一、募集资金总额 2,022,150,000.00

其中：超募资金金额 1,386,728,679.24

减：直接支付发行费用 191,661,320.76

二、募集资金净额 1,830,488,679.24

减：

以前年度已使用金额 992,627,687.83

本年度使用金额 19,800,722.47

现金管理金额 935,000,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 1,634.98

加：

募集资金利息收入 138,085,964.58

非募集资金专项账款预付支出的发行费用 2,933,018.97

三、报告期期末募集资金余额 24,077,617.51

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市

公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券

交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定的要求制



定并修订《上海芯导电子科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管

理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实

施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司

2025 年第一次临时股东大会修订通过。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，

仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国元证券股份有

限公司已于2021年11月29日与中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行（系

募集资金存放专项账户之中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行的

上级管辖行）、招商银行股份有限公司上海分行营业部、上海浦东发展银行股份

有限公司张江科技支行、宁波银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户

存储三方监管协议》；于2022年7月7日与中国民生银行股份有限公司上海分行（系

募集资金存放专项账户之中国民生银行股份有限公司上海普陀支行的上级管辖

行）、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行签订了《募集资金专户存储

三方监管协议》；于2023年4月14日和2023年12月1日与全资子公司芯导科技（无

锡）有限公司（以下简称“无锡芯导”）、上海浦东发展银行股份有限公司无锡

分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

本公司于2024年6月12日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事

会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户并重新签订募集

资金专户存储监管协议的议案》，公司将募投项目“硅基氮化镓高电子迁移率功

率器件开发项目”对应的部分募集资金专用账户（账号：70010122003181568，

开户行：宁波银行股份有限公司上海分行）予以注销，并变更为公司在中国民生

银行股份有限公司上海分行新设立的募集资金专用账户（账号：646215859，开

户行：中国民生银行股份有限公司上海普陀支行）。本次变更募集资金专用账户

不改变募集资金用途。公司于2024年6月17日与中国民生银行股份有限公司上海

分行（系募集资金存放专项账户之中国民生银行股份有限公司上海普陀支行的上

级管辖行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。



上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得

到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

发行名称 2021 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2021 年 11 月 26 日

账户

名称
开户银行 银行账号 余额 账户状态

芯导

科技

中国银行股份有限公司上

海市张江高科技园区支行
437782322621 6,817,676.56 使用中

芯导

科技

招商银行股份有限公司上

海分行营业部
121939428410403 6,045,120.07 使用中

芯导

科技

招商银行股份有限公司上

海分行营业部
121939428410602 1,090,246.16 使用中

芯导

科技

上海浦东发展银行股份有

限公司张江科技支行
97160078801400003636 6,382,828.67 使用中

芯导

科技

上海浦东发展银行股份有

限公司张江科技支行
97160078801100003980 2,186,634.43 使用中

芯导

科技

宁波银行股份有限公司上

海分行
70010122003181568 已注销

芯导

科技

中国民生银行股份有限公

司上海普陀支行
635585149 929.04 使用中

芯导

科技

中国民生银行股份有限公

司上海普陀支行
646215859 1,537,607.34 使用中

无锡

芯导

上海浦东发展银行股份有

限公司无锡太湖新城支行
84110078801800000568 1.73 使用中

无锡

芯导

上海浦东发展银行股份有

限公司无锡太湖新城支行
84110078801700000570 2.47 使用中

无锡

芯导

上海浦东发展银行股份有

限公司无锡太湖新城支行
84110078801100000599 16,571.04 使用中

无锡

芯导

上海浦东发展银行股份有

限公司无锡太湖新城支行
84110078801600000569 0.00 使用中

合计 24,077,617.51

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2026年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1上海芯



导电子科技股份有限公司2026年半年度募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本公司于2026年5月26日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于

使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司

及相关募投项目实施主体使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等

额置换事项。保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

本报告期内，公司使用募集资金置换以自筹资金支付的募投项目款项，置换

金额为 9,279,399.92元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年8月25日，公司分别召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会

第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议

案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营

及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币12亿元（含本数）的暂时闲置

募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且满足保

本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存

单、收益凭证等），使用期限为董事会审议通过后12个月内，在前述额度及使用

期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2026年5月26日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使

用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项

目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用不超过人民币12亿元（含本数）的

暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好

且满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、

大额存单、收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在

上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述

投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。



本报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益金额为

9,398,048.01元。

截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为

935,000,000.00元，具体情况如下：

单位：人民币元

存放机构 产品名称
存款

方式
余额 到期日

存款期限

（天）

申万宏源证

券有限公司

龙鼎定制 2306 期

SRZV04

收益

凭证
100,000,000.00 2026 年 8 月 18 日 357

申万宏源证

券有限公司

龙鼎定制 2307 期

SRZV05

收益

凭证
20,000,000.00 2026 年 8 月 18 日 357

申万宏源证

券有限公司

龙鼎定制 2310 期

SRZV08

收益

凭证
45,000,000.00 2026 年 8 月 18 日 357

申万宏源证

券有限公司

龙鼎定制 2299 期

SRZT96

收益

凭证
38,790,000.00 2026 年 8 月 18 日 357

申万宏源证

券有限公司

龙鼎定制 2300 期

SRZT97

收益

凭证
37,000,000.00 2026 年 8 月 18 日 357

方正证券股

份有限公司
金添利 FD25146

收益

凭证
29,000,000.00 2026 年 8 月 21 日 238

方正证券股

份有限公司

金添利 HD26021

SSEV48

收益

凭证
17,500,000.00 2026 年 8 月 21 日 190

方正证券股

份有限公司

金添利 HD26022

SSEV49

收益

凭证
17,500,000.00 2026 年 8 月 21 日 190

申万宏源证

券有限公司

龙鼎定制 2864 期

SSEZ38

收益

凭证
42,620,000.00 2026 年 8 月 18 日 188

申万宏源证

券有限公司

龙鼎定制 2882 期

SSFC50

收益

凭证
52,930,000.00 2026 年 8 月 18 日 173

申万宏源证

券有限公司

龙鼎定制 2883 期

SSFD00

收益

凭证
53,000,000.00 2026 年 8 月 18 日 173

申万宏源证

券有限公司

龙鼎定制 2884 期

SSFD01

收益

凭证
52,000,000.00 2026 年 8 月 18 日 173

申万宏源证

券有限公司

龙鼎定制 2881 期

SSFC36

收益

凭证
20,190,000.00 2026 年 8 月 18 日 173

国元证券股

份有限公司

上海虹桥路

证券营业部

元聚利 154 号

SSFJ79

收益

凭证
20,000,000.00 2026 年 8 月 20 日 175

国元证券股

份有限公司

元鼎尊享 247 号

SSEN47

收益

凭证
40,000,000.00 2026 年 8 月 20 日 175



存放机构 产品名称
存款

方式
余额 到期日

存款期限

（天）

上海虹桥路

证券营业部

申万宏源证

券有限公司

龙鼎定制 2922 期

SSFL74

收益

凭证
22,000,000.00 2026 年 8 月 18 日 166

申万宏源证

券有限公司

龙鼎定制 2923 期

SSFL90

收益

凭证
24,020,000.00 2026 年 8 月 18 日 166

申万宏源证

券有限公司

龙鼎定制 2921 期

SSFL72

收益

凭证
25,000,000.00 2026 年 8 月 18 日 166

申万宏源证

券有限公司

龙鼎定制 2961 期

SSFU79

收益

凭证
33,450,000.00 2026 年 8 月 18 日 153

国元证券股

份有限公司

上海虹桥路

证券营业部

元鼎尊享定制 682

期

收益

凭证
15,000,000.00 2026 年 8 月 20 日 119

方正证券股

份有限公司
金添利 FD26037

收益

凭证
45,000,000.00 2026 年 8 月 21 日 100

申万宏源证

券有限公司

龙鼎金双利看涨

定制 1104 期

收益

凭证
25,000,000.00 2026 年 8 月 18 日 96

方正证券股

份有限公司
金添利 HD26005

收益

凭证
15,000,000.00 2027 年 5 月 24 日 362

国元证券股

份有限公司

上海虹桥路

证券营业部

元聚利 161 期
收益

凭证
30,000,000.00 2027 年 5 月 24 日 363

国元证券股

份有限公司

上海虹桥路

证券营业部

元鼎尊享 277 号
收益

凭证
25,000,000.00 2027 年 5 月 21 日 360

国元证券股

份有限公司

上海虹桥路

证券营业部

元鼎尊享 276 号
收益

凭证
35,000,000.00 2027 年 5 月 21 日 360

国元证券股

份有限公司

上海虹桥路

证券营业部

元鼎尊享 278 号
收益

凭证
30,000,000.00 2027 年 5 月 21 日 358

国元证券股

份有限公司

上海虹桥路

证券营业部

元鼎尊享 284 号
收益

凭证
25,000,000.00 2027 年 5 月 21 日 340

合计 935,000,000.00



（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的

情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股

份并注销的情况

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）

或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2026年8月26日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于

募投项目调整内部投资结构及部分实施主体减资的议案》，同意公司调整募集资

金投资项目（以下简称“募投项目”）“高性能分立功率器件开发和升级”“高

性能数模混合电源管理芯片开发及产业化”“硅基氮化镓高电子迁移率功率器件

开发项目”“研发中心建设项目”的内部投资结构，并对上述募投项目的实施主

体之一芯导科技（无锡）有限公司进行减资。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、

上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—

—规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司2026年半年度



募集资金的存放、管理及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公

司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

附件 1：上海芯导电子科技股份有限公司 2026 年半年度募集资金使用情况

对照表

上海芯导电子科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日



附件 1：

上海芯导电子科技股份有限公司

2026 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

发行名称 2021 年首次公开发行股份

募集资金到账日期 2021 年 11 月 26 日

本年度投入募集资金总额 19,800,722.47

已累计投入募集资金总额 1,012,428,410.30

变更用途的募集资金总额 不适用

变更用途的募集资金总额比例 不适用

承诺投资项目

和超募资金投

向

募投项

目性质

已变更

项目，

含部分

变更

（如

有）

募集资金承诺投资

总额
调整后投资总额

截至期末承诺投入

金额(1)
本年度投入金额

截至期末累计投入金

额(2)

截至期末累计投入

金额与承诺投入金

额的差额(3)＝(2)-

(1)

截至期

末投入

进度

（%）

(4)＝

(2)/(1)

项目达到

预定可使

用状态日

期（具体

到月份）

本年

度实

现的

效益

是否

达到

预计

效益

项目可

行性是

否发生

重大变

化

1.高性能分

立功率器件

开发和升级

研发

项目
否 138,610,000.00 138,610,000.00 138,610,000.00 11,929,141.43 66,587,161.97 -72,022,838.03 48.04

2026 年

12 月 31

日

不

适

用

不

适

用

否



2.高性能数

模混合电源

管理芯片开

发及产业化

研发

项目
否 124,650,000.00 124,650,000.00 124,650,000.00 6,542,643.49 58,760,998.25 -65,889,001.75 47.14

2026 年

12 月 31

日

不

适

用

不

适

用

否

3.硅基氮化

镓高电子迁

移率功率器

件开发项目

研发

项目
否 79,620,000.00 79,620,000.00 79,620,000.00 512,478.47 19,002,536.84 -60,617,463.16 23.87

2026 年

12 月 31

日

不

适

用

不

适

用

否

4.研发中心

建设项目

研发

项目
否 100,880,000.00 100,880,000.00 100,880,000.00 816,459.08 38,077,713.24 -62,802,286.76 37.75

2026 年

12 月 31

日

不

适

用

不

适

用

否

5.超额募集

资金永久补

流

补充

流动

资金

830,000,000.00 830,000,000.00 830,000,000.00
100.00

不适用

不

适

用

不

适

用

不适

用

合计 443,760,000.00 1,273,760,000.00 1,273,760,000.00 19,800,722.47 1,012,428,410.30 -261,331,589.70 — — — —

未达到计划

进 度 原 因

（分具体募

投项目）

无

项目可行性

发生重大变

化的情况说

明

无



募集资金投

资项目先期

投入及置换

情况

详见本报告三、（二）

用闲置募集

资金暂时补

充流动资金

情况

无

对闲置募集

资金进行现

金管理，投

资相关产品

情况

详见本报告三、（四）

用超募资金

永久补充流

动资金或归

还银行贷款

情况

无

募集资金结

余的金额及

形成原因

无

募集资金其

他使用情况
详见本报告三、（八）

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
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